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Pt ペースト Pt Paste

900°Cで焼成可能な
白金ペースト
Formable at 900°C

従来品
Conventional

AgPdペースト AgPd Paste

High heat resistance 
alloy powder

Auレジネート Au Resinate Auペースト Au Paste

用途例 ：
Application

サーミスタ
Thermistor

用途例 ：
Application

サーマルヘッド
Thermal-printhead

[ Al2O3 基板上評価結果 ]

低Pdで
優れた耐熱性

シート抵抗値 ： 15 ～ 20mΩ/□
Sheet  resistance

引張強度 ： 30 ～ 40N
Adhesion  strength

開発品
Development

薄膜形成(焼成膜厚 0.3μm)
Thin film formation (fired film thickness 0.3 μm)

素体との密着性良好
Good adhesion with substrate　

Al2O3 基板上　Alumina substrate　
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Ａｇ/Ｐｄ合金 (80/20)

Ａｇ/Ｐｄ共沈 (70/30)

Ａｇ/Ｐｄ合金 (70/30)


